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证券代码：688173 证券简称：希荻微 记录编号：2025-IR-009 

希荻微电子集团股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

投资者关系活动

类别 

□特定对象调研 

□分析师会议 

□媒体采访 

□业绩说明会 

□新闻发布会 

□路演活动 

□现场参观 

☑其他：   电话会议     

参与单位名称及

人员姓名 

【金信基金管理有限公司】：曾艳 

【众安在线财产保险股份有限公司】：高翔 

【昆仑健康保险股份有限公司】：周志鹏 

【中移资本控股有限责任公司】：高晓亮 

【上海张江科技创业投资有限公司】：刘世展 

【上海硅产业集团股份有限公司】：王馨悦 

【广东省大湾区集成电路与系统应用研究院】：林权 

【深圳市惠通基金管理有限公司】：晏楷钧 

【深圳财沣投资有限公司】：吕喆 

【深圳坤酉基金管理有限公司】：卢海华，王浩傥 

【深圳市融和基金管理有限公司】：万志刚 

【深圳市辰禾投资有限公司】：荆祖民 
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【润德盈喜私募证券投资基金管理（深圳）有限公司】：蔡永基 

【耕霁（上海）投资管理有限公司】：张俊龙 

【纳弗斯信息科技（上海）有限公司】：李怀斌 

【大橡私募基金管理（上海）有限公司】：张胜杰 

【贰拾壹点私募基金管理（上海）有限公司】：郑海燕 

【上海玖歌投资管理有限公司】：孙健 

【上海衡堪投资管理有限公司】：宋翔 

【上海佑诗私募基金管理有限公司】：吴建刚 

【上海麦臻股权投资基金管理中心（有限合伙）】：陈铭佳 

【北京橡果资产管理有限公司】：魏鑫 

【北京金瑞达投资管理有限公司】：姚明臻 

【北京真科私募基金管理有限公司】：曾维江 

【北京含章私募基金管理有限公司】：李贵林 

【北京大时代私募基金管理有限公司】：张磊 

【六妙星（北京）私募基金管理有限公司】：苗飞 

【誉辉资本管理（北京）有限责任公司】：郝彪 

【广东鼎盟农业科技有限公司】：李明太 

【广东大兴华旗资产管理有限公司】：钟应球 

【广州春晖私募基金管理有限公司】：冯伟贤 

【广州保泰盈盛私募证券投资管理有限公司】：刘铠铭 

【天厚私募基金管理（广东）有限公司】：林昱明 

【石家庄茁安投资管理有限公司】：李建朋 

【共青城基研投资本管理有限公司】：常晓明 
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【共青城富赢资产管理合伙企业（有限合伙）】：刘瞻 

【黑龙江凌顶私募基金管理有限公司】：叶恩华 

【金时（厦门）资产管理有限公司】：彭德才 

【全天候私募证券基金投资管理（珠海）合伙企业（有限合伙）】：

陈泰诚 

【华安证券股份有限公司】：汤宏伟 

【中国国际金融股份有限公司】：杨晓宇 

【华福证券有限责任公司】：魏征宇 

【中信证券股份有限公司】：叶达 

【平安证券股份有限公司】：徐碧云 

【兴业证券股份有限公司】：刘珂瑞 

【华创证券有限责任公司】：卢依雯 

【中航证券有限公司】：杜越 

【方正证券股份有限公司】：吴家欢 

【国海证券股份有限公司】：李明明 

【开源证券股份有限公司】：罗通 

【瑞银证券有限责任公司】：罗卿 

【华福证券有限责任公司】：魏征宇 

【《中国基金报》社有限公司】：吴海飞 

时间 2025 年 9 月 1 日 10:00-11:00 

地点 电话会议 

上市公司接待人

员姓名 

【主讲人】： 

陶海 董事长、总经理 

唐娅 财务总监、董事会秘书  

吴昊晟 投关经理 
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投资者关系活动

主要内容介绍 

Q：请问特朗普关税政策对公司影响如何？ 

A：截至目前，特朗普关税政策对公司影响较小。 

 

Q：请问公司在研的自动对焦和光学防抖芯片产品的进展情况？ 

A：公司与韩国动运交易后，主要在大中华地区销售与其合作的

产品，包括自动对焦芯片（包括开环式芯片和闭环式芯片）和光

学防抖芯片（包括 OIS 芯片和 eOIS 芯片等）。目前，公司在研

的高精度、高算力、高性能、低功耗三轴 OIS 芯片，采用 40nm

工艺全国产供应链，处于实验室测试阶段，并与第三方软件和固

件算法匹配方案，该产品各项技术指标均处于行业领先地位。此

外，公司在研的 eOIS 芯片也是采用 40nm 工艺全国产供应链，

预计产品尺寸将进一步缩小，功耗将进一步降低。 

 

Q：请问公司 DC/DC 芯片是否有拓展至服务器应用领域的潜力？ 

A：公司已布局服务器领域的 DC/DC 芯片，核心产品为 POL 芯

片，主要用于服务器主芯片及存储器的供电。目前，公司在 10-

20 安培档位的 POL 产品已进入与 CPU 的联调阶段，正在进行量

产测试。此外，公司正研发更大电流的 POL 产品，实验室样品已

就绪，未来将整合为高集成度功率模组，通过集成外围电路，为

客户提供更精简高效的供电解决方案。 

 

Q：请问公司大电流 POL 芯片与 E-fuse 负载开关芯片是否会适

配氮化镓等新一代材料？  

A：公司大电流 POL 芯片和 E-fuse 负载开关芯片目前暂未适配

氮化镓等新一代材料，但后续存在可能。 

 

Q：请问公司收购诚芯微项目预计何时可以获批，公司是否已经

开始和诚芯微开展业务合作？诚芯微的中高压 DC/DC 芯片和

AC/DC 芯片能否赋能公司未来研发 AI 服务器电源？ 



 

5 

 

A：该并购交易目前仍属于问询回复阶段，具体批准时间尚未确

定，公司会按照监管规定及时披露进展。此外，希荻微和诚芯微

已开展业务合作，预计诚芯微的产品和技术将有助于公司后续研

发服务器电源产品。 

 

Q：公司预计和安卓链品牌客户在哪些方面有扩大合作的可能？

在消费电子领域还存在哪些增长点？ 

A：公司与高通、联发科等主芯片厂商合作多年，未来可能在主

芯片和 Memory 供电、OLED 屏幕驱动供电、SIM 卡接口等方面

深化合作。公司多类芯片在智能手机、可穿戴设备和笔记本电脑

等移动终端上需求持续，消费电子业务成长空间广阔。 

 

Q：请问公司汽车芯片主要向国内还是海外车厂销售？ 

A：公司车规级芯片已实现向中欧日韩等各国品牌汽车客户销售，

但销售规模仍有较大的提升空间。目前，公司正在加速拓展国内

汽车 Tier 1 供应商和整车厂客户。 

 

Q：请问公司 AI 算力业务目前的进展如何？市场上主要的竞争

对手是国内还是海外的公司？公司的优势是什么？ 

A：公司在 AI 算力领域的业务体量相对较小，仍在发展中，竞争

对手主要是海外公司。该领域对产品的安全性、寿命和可靠性要

求较高，产品验证周期较长，品牌准入门槛较高。 

 

Q：公司后续人才招聘政策如何展望后续的研发投入规模？ 

A：2024-2025 年，公司研发投入增幅有限但销售收入显著增长，

凸显研发人效提升。未来公司将稳健发展，稳步增加研发人员和

研发投入，同时力求研发新团队的人效与质量不减。 

 

Q：请问如何展望今年三四季度行业的景气度？ 
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A：当前，全球手机市场持续回暖，AI 眼镜销量显著增长，希荻

微下半年消费电子业务有望受益提升；在汽车领域，中国新能源

车市场增速强劲，出口规模扩大；在 AI 算力领域，国内 GPU 厂

商合作场景增多，但业务规模仍小于英伟达体系。 

 

Q：公司对于明后年的收入和利润水平如何展望？ 

A：公司会加强产品研发和市场拓展，不断扩大销售规模，同时

继续贯彻落实降本增效的系列措施，努力改善经营状况，争取早

日实现扭亏为盈的目标。 

 

Q：请问公司总部大楼后续会有出租的收入吗？ 

A：按目前规划，公司总部大楼在功能布局上，不仅充分考量了

满足自身研发、测试、运营等办公需求，还预留了可用于第三方

租用的空间，建成投用后预计会出租部分区域从而获取收入。 

关于本次活动是

否涉及应当披露

重大信息的说明 

本次活动，公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大

信息泄露等情形。 

附件清单（如有） 无 

日期 2025 年 9 月 1 日 

 


